


























































专利名称(译) 超声换能器阵列和多孔径探针组件的对准
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摘要(译)

超声成像探头的有效孔径可以通过包括多于一个换能器阵列并且使用所
有阵列的换能器元件来呈现图像可以大大提高所生成的图像的横向分辨
率来增加。为了呈现图像，必须精确地知道所有元素的相对位置。公开
了用于精确校准和调整多孔径超声系统的系统和方法。可以在探针组装
之前和期间计算和对准换能器元件的相对位置。
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